
Уст�новк� рентгеновского контрол�

LTE XR130



Уст�новк� XR130 примен�етс� дл� рентгеноскопии печ�тных пл�т, электронных сборок и электронных компонентов и реш�ет широкий спектр 
з�д�ч н� производстве:

�н�лиз п��ных соединений SMD и THT монт�ж�:

п�йк� BGA и CSP, пустоты, протек�ние припо� в отверсти�

Исследов�ние и контроль топологии печ�тных пл�т,

реверс-инжиниринг

Внутрикомпонентн�� инспекци�: монт�ж и р�зв�рк�

крист�лл�, определение контр�ф�ктных компонентов



Инспекци� �ккумул�торных б�т�рей Определение сколов, микротрещин и других скрытых дефектов в корпусных издели�х



Р�бочий стол ди�метром 500 мм с вр�щением н� 360°

1. Видеок�мер� дл� удобств� позициониров�ни� объект� инспекции
2. Цифровой плоскоп�нельный детектор с н�клоном до 70°
3. Р�бочий стол ди�метром 500 мм с вр�щением н� 360°
4. Дополнительный модуль дл� вр�щени�  объект� инспекции вокруг своей оси
5. Мощн�� 130 кВ микрофокусн�� трубк� з�крытого тип�
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Мощн�� 130 кВ микрофокусн�� трубк� з�крытого тип�

Н�клон детектор� Удобн�� н�виг�ци�

70°



LTE XR130

130 кВ

2 мкм

Воздушное

х300

85 мкм

1536 х 1536 (2,4 Мп)

130 х 130 мм

16 бит

6 осей

500 мм

500 мм

Ось Z1 (увеличение) 300 мм

Ось Z2 (увеличение) 300 мм

360° 

70° (плюс 55° – минус 15°)

220 В, 1 ф, 50 Гц

1385 х 1250 х 1745 мм

1500 кг


